JEKJIAPAIISA ITPO BIAIIOBIIHICTD

1. Papioo6nannanns: GSM900/1800, UMTS, LTE (E-UTRA Band 3, Band 7) WI-FI (IEEE 802.11
(a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1), ANT+ (SRD 2,4 I'Tn), NFC, WPT, GNSS.

(8upib, mun, Homep napmii yu cepiliHuti Homep)

2. ToBapucTBO 3 00MexkeHoI0 BinnmosiganbHicTI0O «Camcynr Enextponike Ykpaina Kommani» (Bys. JIbBa
Toncroro, 6yn. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kon €IPTIOY 36048094; Ten. +380(44) 390-53-33)

(HatimenysanHus ma adpeca 6upobHUKa abo 11020 YNOBHOBANCEHO20 NPedCMAGHUKA,

3. s pexsapanis BignoBigHOCTi BHAAHA HiJA 0COGHCTY BiAMOBiKAIBLHICTL BHPOOGHHKA.

4. O6’exT nexnapariii:

Haszea obnaonanns: PapioresiepoH cucTeM CTITBHHKOBOIO 3B’ A3KY;

Mooenv: SM-N975F/DS;

3apsonuii npucmpii: mopeans EP-TA800;

Topzosenvra mapka: SAMSUNG:;

Bupobnux: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,

Republic of Korea) / «Cameynr Exexrponike Ko., JITa.» (129, Camcynr-po, Yeuronr-ry, CyBoH-ci, I'yeonri-zo,

16677, Pecriy6nika Kopes);

Micye supobrnuymea:

1. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of
Korea) / «Camcynr Enexrtponike Ko., JIta.» (#94-1, Imcy-Zlour, I'ymi Citi, I'yen6yx-Ilo, 730-350,
Pecmy6unika Kopes),

2. «Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh
Province, Vietnam) / «Camcynr Enextponike B’ernam Ko., JIta.» (Yeuxonr 1-LITi, Yenrpaur Komrion,
VYenxonr Mict., baunnx [IpoBuny, B’erHam),

3. «Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen
District, Thai Nguyen Province, Vietnam) / «Camcynr Enextponikc B’er Tuam Txai Hryew» (Yen Bunx
Inpactpian napk, Jlonr Tien, Kometon, ITxo Yen ictpikr, Txai Enryen [posinue, B’ernam),

4. «Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park,
Xiqing District, Tianjin, China) / «Tianmkin Camcynr Teaxkom Texnosomki Ko., JIta» (Ne 9 Beci Poap,
Mikpo-Enexrponike Inpactpian Iapk, Kciksinr dictpikr, Tianmxkin, Kuraii),

5. «Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) /
«Camcynr Eaexrponike Xyizxoy» (516229, Yenmxianr ToyH, Xyizxoy Citi, ['yanmonr, Kurait);

6. «Samsung India Electronics Private Limited» (B-1, Sector 81 Phase II Noida 201 305 Uttar Pradesh India) /
«Camcynr Ingis Enexrponikc IlpiBar Jlimiten» (B-1, Cexrop 81 ®aze II Hoina 201 305 FOtrap Ilpanem
Innis).

Homep napmii abo cepiiinuii Homep: NPOAYKIisi BATOTOBJISIEThCS cepiiiHo. v

(ioenmugbixayin padioobnaonanns, aka 0ae 3mozy 3abesneyumu 1020 NPOCIMEN CYBAHICINb, MOJCE BKIOYAMU KOTbOPOBE YimKe

306pacicenns y pasi nompebu ons i0eHmugbixayii 3a3HaueHo20 padioobnaoHanHs)

5. O6’exkt pexnapauii BianoBigae BumoraM «TeXHiYHOro perjaMeHTy paaioo6aaqHAHHN», 3aTBEPAKEHOrO
nocranoBow Kabinera MinictpiB Ykpainu Bix 24.05.2017p. Ne 355.

6. Cranpaptd 3 mepeiiKy HaliOHaJbHUX CTaHAApTiB, 1[0 OyJM 3acTOCOBaHi, Ta iHLI CTAaHOAPTH i TEXHIYHI
crieruikanii, Moo AKUX ASKJIapY€EThCs BiATIOBIAHICTD:

3 besneku (nyHKm 6 MEXHIYHO20 pe2lamenmy).

ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT)

ACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT);

JACTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);

ACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);

EN 50663:2017,

3 enekmpomazHimuoi cymicnocmi (nyHKkm 6 mexHiuHO20 pe2namenmy):

JACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);

JACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT);

JACTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT); /
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JCTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, IDT); | Bffo’; Hd b
Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03); Un032.  (ODESIEMB
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); Y
EN 55035:2017 (17/11/2017), R M W
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eghexmueHe BUKOPUCMAHHS paAdioYaAcmomHozo pecypcy (nyHKm 7 mexHiuHo20 peanamenmy):
ACTY ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT);
ACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);
ACTY ETSI EN 300 330-2:2015 (ETSI EN 300 330-2:2010, IDT);
JACTY ETSI EN 300 440-2:2014 (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT;
ACTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT);
ACTY ETSI EN 301 908-2:2017 (ETSI EN 301 908-2:2017, IDT);
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07);

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06);

Final draft ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-06).

(i3 3a3Hauennam idenmugbikayitinozo Homepa, sepcii ma damu U aHHs)

7. Tlpu3HayeHuit opraH 3 ouinku BianoigHocti OOB «Opzan cepmudikayii «Llenmp cepmugixauii mamepianie
ma eupobie» (Ne UA.TR.032)

(naumenysanns, idenmugixayiiinuil Homep 32i0HO 3 peecmpomM NPUIHAYEHUX OP2aHiB)

BuikoHaB po6oTH 3 oyinku 6ionosionocmi 3a npoyedyporo excnepmusu muny (Modyns B)

(onuc euxonanux Hum Oiii)

Ta BUAaB cepthdikar excrnieprisn Thmy Ne UA.032.CT.0375-19 Bix 30 sunus 2019 p.
(¥ pasi 3anyyenns npusHa4eHo20 OP2aHy 3 OYiHKU 8iON0GIOHOCMI).

8. HonarkoBa iHhopmaliis:
3miHa Bepcii nmporpaMHOro 3abe3neyeHHs, 110 3aCTOCOBYEThCS B pajioTenedoHaxX He BIUIMBAE HAa TEXHiuHi
XapaKTEePUCTHUKH Palioo0IaqHaHHS.

Ilinnucano Bix iMeHi Ta 3a nopy4enHam Bix 03.08.2015 p. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecny6nika Kopes), ynoBHOBaXKeHHM
npeacraBHMKoM B Ykpaini TOB «Camcynr Enexrponike Ykpaina Komnani»

M. KniB, Ykpaina 31 JIHIHS 2019 p.

(micye ma 0oama eudaui)
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